
 

证券代码：300162                                    证券简称：雷曼股份 

深圳雷曼光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：2018-002 

投资者关系活动

类别 

 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 

1、陈方旭 （深圳恒博投资） 

2、陈俊青 （广发信德投资管理有限公司） 

3、陈文发 （深圳市康成亨资产管理有限公司） 

4、陈诤 （深圳前海新富资本管理集团有限公司） 

5、杜小龙 （深圳市盛世恒隆资产管理有限公司） 

6、高张乾 （深圳前海华银创富资产管理有限公司） 

7、何炊琼 （深圳市前海九派资本管理合伙企业） 

8、蒋朝庆 （平安证券综合研究所） 

9、陈木青 （北京石泓投资管理有限公司） 

10、赖怡兆 （深圳市鸿臻投资管理有限公司） 

11、赖志豪 （广东方硕资产管理有限公司） 

12、李东升 （武信投资控股） 

13、李思远 （深圳赋格投资有限公司） 

14、李万伟 （新宸盛元股权投资基金管理有限公司） 

15、李嫄春 （深圳市晨钟资产管理有限责任公司） 

16、鲁正轩 （深圳市合心资本管理有限公司） 

17、吕喆 （深圳市合心资本管理有限公司） 

18、聂谦荣 （深圳市繸子财富管理有限公司） 

19、彭涛 （华融证券股份有限公司） 

20、屈稼华 （深圳恒利基金管理有限公司） 

21、谭龍 （深圳市华银精治资产管理有限公司） 

22、王存建 （超赢投资管理（深圳）有限公司） 

23、王德勇 （中盛田夏财富管理（深圳）有限公司） 

24、王兆江 （深圳汇合创世投资管理有限公司） 

25、吴仕祺 （深圳市前海鹏泽资本管理有限公司） 

26、吴顺成  (晋江安盈投资） 

27、曾青龙 （光大期货） 

28、熊武  (网信证券有限责任公司） 

29、向华  (深圳中昇国际实业控股有限公司） 

30、余文龙  (深圳市前海汇信得基金管理有限公司） 



 

31、詹俊彦  (深圳市景元天成投资顾问有限公司） 

32、张健聪  (广东方硕资产管理有限公司） 

33、赵勇  (深圳金鼎隆基金管理有限公司） 

34、郑奇国  (深圳沃伯格投资控股有限公司） 

35、周俊杰  (深圳市信和明资产管理有限公司） 

36、周宇  (超赢投资管理（深圳）有限公司） 

37、邹滨祥  (深圳东方汇资产管理有限公司） 

38、闫江龙 （华讯投资） 

39、张广棚 （贯弘投资） 

40、丁辉   （东北证券） 

41、刘舜逢 （平安证券） 

42、刘文辉 （海坤投资） 

43、吴昊   （晨钟资产） 

44、张骥   （财格投资） 

45、毛德辉 （恒利基金） 

46、王晓丹 （恒利基金） 

47、李程   （光大证券） 

48、谢荣   （光大证券） 

49、于雷   （南方东英股权投资基金管理有限公司） 

时间 2018 年 3 月 7 日 下午 3:30——5:30 

地点 深圳市福田区深南大道 4013 号兴业大厦 

上市公司接待人

员姓名 

李漫铁（董事长 总裁）、罗竝（副总裁 董事会秘书）、        

屠孟龙（技术研究中心 总监） 

投资者关系活动

主要内容介绍 

本次投资者关系活动的主要内容如下： 

一、 观看公司及 COB 产品宣传片； 

二、 公司简介及第三代 COB 小间距显示产品讲解； 

三、 互动交流： 

问题 1：公司研发的拥有自主知识产权 COB 显示面板与目

前市场上普遍的表贴产品相比有性价比优势吗？ 

李漫铁答：目前我们推出自主研发的 COB 显示面板采用的

是一种集成封装技术，融合了封装与显示技术，具有高密度、

高防护、高信赖性、高适应性、高画质与使用成本低的技术优

势。通过测试比较，其综合性能比目前市面的表贴产品提升较

大，现阶段而言价格会比表贴产品高一些。我们知道，随着点



 

间距的下行，表贴的小间距产品的稳定性会受到严峻考验，维

护成本很高，而我们研发的 COB 产品从性能方面而言具有几

方面的特性：具有高防护特点，具备防撞、防潮、防震、正面

防水的优势；高信赖性具有制程避免热损伤，天生健康的特点；

高适应性具有能满足室内各种使用环境的特点；高画质具有高

对比度、高解析度、高色域的特点；低使用成本具有低能耗、

低维护及安装成本的特点。从生产工艺与成本来看,COB 技术

取消了 SMD 的支架与 SMT 回流焊环节，无虚焊风险，可靠

性更高，这些特点使它在规模化后相对表贴产品更具性价比优

势。 

问题 2：京东方在推出 OLED 产品后受到市场的广泛关注，

听说公司在之前的展会上也获取了订单，市场对公司研发 COB

显示面板的反响怎么样？ 

李漫铁答：从公司近期参加的国内外两次大型的业内权威

的展会，包括荷兰 ISE 展和和广州 ISLE 展以及 3 月 4 日的新

产品发布会上接触到的上百家专业经销商及客户的反映来看，

业内对公司研发出的 COB 新产品是抱着迫切的心情与欢迎的

态度，因为大家希望新产品或者是迭代产品的导入可以在 LED

行业开创一片蓝海，避开行业的价格竞争，获得差异化价值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

问题 3：公司研发的 COB 显示面板产品集中在哪个间距范

围？成本会低于表贴产品吗？ 

李漫铁答：我们目前专注于 2.0 毫米至 0.5 毫米像素间距

高清显示。2.0 毫米以下 COB 在市场上会更有优势，2.0 毫米

以上表贴产品还是会继续拥有一定的市场占有率。预计 COB 显

示面板随着规模化量产，在 2-3 年后其价格会有一定下降空

间，成本也会比表贴产品低，同时在性能方面可获得较大提升，

我们研发的COB显示面板的生产工艺和流程较SMD产品会更加



 

精简与优化，不需要 SMD 的支架与 SMT 回流焊环节。 

问题 4：公司研发出的 COB 显示屏主要使用在什么领域？ 

李漫铁答：COB 小间距 LED 显示屏应用市场有很多，目前

应用主要分为专业显示市场、商业显示市场与民用显示市场三

大领域。专业显示市场：广电演播、指挥监控、安防监控、会

议显示与电影放映等领域；商业显示市场：广告机、广告屏与

数字标牌等领域；民用显示市场：电视机、计算机显示与移动

终端显示等领域。 

问题 5：公司自主拥有的 COB 技术在同行业是否有领先优

势？ 

李漫铁答：目前国内有一两家非上市公司在生产 COB 显示

屏，他们采用的技术路线与雷曼不同。与同行业的其他上市公

司相比，从技术上，雷曼在封装与显示技术上拥有十几年经验

的积累，而 COB 显示技术集合了封装与显示技术，所以相比其

他上市公司雷曼在产业链上的优势比较明显。从时间上，公司

目前的研发与生产都具有领先于同行业至少一年的优势。 

问题 6：公司的 COB 显示屏什么时候量产？未来有没有扩

产的计划？ 投入产出比怎么样？ 

李漫铁答：公司已经在一月完成试产，本月将实现量产。

未来每个季度将会进行扩产，公司 COB 事业团队也会根据市场

需求调整扩产计划，根据我们目前的测算，投入产出比是比较

理想的。 

问题 7：您认为 COB 产品多久可以成为主流，替代表贴产

品？ 



 

李漫铁答：COB 小间距显示产品在 2017 年得到了更为广

泛的市场认可，2018 年 COB 小间距 LED 产品在国内市场上的

占比可能会迅速上升。以这种速度推算，我个人预估 COB 在未

来三年内可以替代表贴产品，替代理由是 COB 小间距 LED 的性

价比优势将会更明显。 

问题 8：公司研发的 COB 产品的封装方式与 SMD 封装的工

艺区别及优势在哪里？ 

李漫铁答：COB 这种直接 LED 晶元级的封装方式被认为在

更高像素密度领域优势更加明显。首先其直接将 LED 晶元焊接

于电路板，再加上一层光学硅胶的保护外壳，对于晶元防潮、

防磕碰、散热、稳定性更加有益。并且，由于不存在 SMD 需要

采用的回流焊工艺，更进一步提高了面板稳定性，使 COB 死灯

率可低至 SMD 的十分之一。此外，普遍认为，在 1mm 以下小/

微间距领域，COB 在制造成本上也更具优势。另外其芯片级的

封装，也带来了更好的视觉体验，更加适合长时间、近距离的

观看。 

问题 9：公司生产 COB 显示面板的设备是公司采购的还是

自主研发的呢？ 

李漫铁答：公司 COB 显示面板的生产设备，其中部分生产

设备是采购的，部分生产设备是根据公司的技术及生产需求专

门定制的。 

问题 10：COB 显示面板与市面的投影相比有什么优势吗？ 

李漫铁答：投影本身在亮度、色彩及对比度等方面存在一

定局限性，而 COB 显示面板具有更高的对比度，更加出色的画

质，更加灵活快捷的拼接方式以及更高的环境适应性等优势， 



 

未来 COB 显示面板打开了 80 寸以上的市场，投影的市场空间

将会受到一定的限制。 

问题 11：COB 显示面板使用的芯片与表贴使用的芯片是同

一品种类型吗？ 

李漫铁答：是的，目前公司的 COB 显示面板使用的芯片与

传统表贴产品使用的芯片是同一品种类型，正因为是同一种类

型，且工艺流程有所简化，所以成本上有一定的优势。 

问题 12：COB 显示技术将会成为 LED 行业的蓝海吗？ 

李漫铁答：我们对 COB 显示面板的市场容量是比较乐观

的，因为 LED 小间距显示屏的市场容量本身就处于增长的趋

势。灯珠的小型化必将是一个长期进程，这也为行业带来了诸

多新的挑战，譬如，更小灯珠意味着更加密集的集成，这对于

现有的 SMD 工艺来说无疑提出了更大挑战。某种程度上说，这

也是 COB 技术关注度提升的原因，COB 显示技术是差异化市场

策略和更高利润的驱动，势必推动其快速发展，也一定是在同

质化竞争激烈的市场红海中谋求差异化的必然选择。 

问题 13：COB 显示技术的出现，会不会使目前的封装企业

有可能在未来绕过下游企业，改变行业的格局？ 

李漫铁答：这是有可能的，随着技术的发展，有的封装企

业有可能能直接生产显示面板将产品卖给客户，行业的格局会

随之改变，当然这也需要时间和经验积累以及技术沉淀。 

问题 14：请问现在接到的订单主要在国内还是国外？ 

李漫铁答：公司在去年 11 月份开始做前期销售与宣传，

至今市场的反响较好。COB 显示面板是一个迭代产品，可以满



 

足客户对产品求新、求差异化的需求。就国内专业显示领域而

言，因应用环境决定主要是政府主导的采购趋势比较明显。海

外市场给到的反馈也是比较乐观，在荷兰展上也完成了一些订

单的签署。公司研发的 COB 显示面板相对其他企业性价比还是

比较高的。 

问题 15：目前公司研发的 COB 显示面板是如何定价呢？ 

李漫铁答：产品价格是按照平米计算的。不同分辨率，不

同面积的显示面板定价均不相同。 

问题16:请问目前COB技术兴起，是否只有雷曼一家在做，

是否会形成趋势？ 

李漫铁答：行业内也有公司在研发生产，但技术路线不同。

雷曼在推出第三代LED小间距COB显示面板技术前做了大量的

市场调查与技术及生产工艺论证，应该说 COB 技术的兴起是一

个必然的趋势，也会引起产业链的共鸣，目前从上游晶片、封

装到下游的应用，以及设备和材料厂商，都在支持 COB 产品的

发展。业内产业链对 COB 的认可，充分意味着 COB 技术有其独

到的优势。 

 

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与

沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露

等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 

附件清单（如有） 无 

日期 2018 年 3 月 7 日 

（以下无正文） 


